上海硅产业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业                                  股票代码：688126
	投资者关系活动类别
	特定对象调研      ☑分析师会议
□媒体采访          □业绩说明会
□新闻发布会        □路演活动
□现场参观          □电话会议

	参与单位/个人
	中信、长江、中银、国盛、国信、汇丰前海、高盛等机构参加会议

	时间
	2026年5月11日 - 2026年5月20日

	地点
	上海市浦东新区云水路1000号一楼会议室、线上

	公司接待人员
	方娜、王艳

	投资者关系活动主要内容介绍
	交流问答：
问1：当前半导体硅片行业需求情况如何？
答：当前半导体硅片行业的需求仍呈现一定的结构性分化。12英寸及高规格、特殊规格产品需求恢复相对更为明显，成熟制程及部分传统应用需求整体仍处于温和复苏过程中。公司产品覆盖300mm、200mm及以下尺寸，涵盖抛光片、外延片、SOI硅片等品类，能够围绕不同下游应用需求推进产品开发和客户导入。

问2：当前半导体硅片价格情况如何？
答：近期来看，硅片价格整体已呈现企稳迹象。后续随着需求端的改善，价格预计也会有所修复。后续价格变化还需结合下游需求、行业供需格局、产品结构和订单安排等因素综合判断。

问3：公司毛利率仍为负值，后续的改善主要取决于哪些因素？
答：公司毛利率改善主要取决于硅片价格、产能利用率提升、产品结构优化、正片销售占比提高以及内部降本增效等因素。公司目前仍处于产能建设和爬坡阶段，固定成本投入较大，规模效应仍在逐步释放过程中。后续公司将继续围绕客户认证、正片销售、产品结构优化和精细化管理开展相关工作。

问4：公司的降本增效工作主要有哪些方向？
答：公司降本增效主要围绕供应链优化、国产化导入、工艺稳定性提升和精细化管理等方向开展。半导体硅片制造对产品质量、稳定性和一致性要求较高，公司会通过优化生产管理、提升产线效率、加强质量控制等方式提升运营效率和成本管控能力。

问5：公司上海和太原两地12英寸产能建设及产能利用率情况如何？
答：公司上海和太原两地12英寸产能建设按照原有规划有序推进，2025年底公司300mm半导体硅片合计产能已达到85万片/月，产能利用率维持在较高水平。太原项目目前处于产能爬坡阶段，后续公司将根据市场需求、客户认证进展和订单情况，安排设备导入、产能释放和产品结构优化。

问6：公司300mm产品结构和正片导入情况如何？
答：随着客户认证推进和产能爬坡，公司300mm产品结构也在持续优化，正片导入和销售工作将逐步推进。公司300mm产品覆盖抛光片、外延片及多种特殊规格产品，产品类型和规格数量持续增加。太原项目目前仍处于客户认证和产能爬坡阶段，随着客户认证工作推进，太原厂正片率将大幅提升，有助于公司进一步优化整体产品组合。

问7：公司良率情况如何？
答：公司始终重视产品质量、工艺稳定性和良率提升工作。良率水平会受到产品规格、客户标准、工艺稳定性、新材料导入等因素影响。公司将通过工艺优化、质量管控、供应链管理和精细化生产管理，持续提升产品稳定性和客户交付能力。

问8：公司的客户结构以及与国内客户的业务推进情况如何？
答：公司客户主要为芯片制造企业和晶圆制造厂商，已与国内主要晶圆制造客户建立合作关系，并持续推进客户认证、产品导入和稳定供货。公司产品能够围绕不同客户、不同工艺路线和不同产品需求提供相应规格的半导体硅片产品。后续公司将继续提升产品性能、供货稳定性和客户服务能力。

问9：公司的海外市场销售情况如何？
答：公司具备一定的海外客户基础和国际化布局，产品远销北美、欧洲、中国大陆及亚洲其他国家和地区。公司也会结合现有海外客户基础和国际化渠道，稳步推进欧洲、日韩等海外市场的客户开发和产品导入。海外市场开拓仍需要结合客户认证周期、产品导入进展和外部环境等因素稳步推进。

问10：公司300mm重掺硅片目前的客户导入情况如何？
答：公司已经全面布局将重掺作为衬底材料的厂商进行产品验证，太原基地也已经具备了重掺产品的生产能力，部分开展验证较早的客户结果比较顺利，预计今年部分客户可进入量产阶段。后续公司将进一步根据客户需求进行产能布局与分配。

问11：公司SOI产品的产能建设和应用方向如何？
答：公司是全球范围内少数建立SOI技术能力的企业之一。去年年底建成了12寸SOI 硅片16万片/年的中试线，下游应用主要包括硅光、射频、高压等应用。目前12英寸SOI仍处于客户认证、小批量供应和产能爬坡阶段，后续公司将根据客户需求、认证进展和市场空间有序推进产能释放。

问12：当前硅光产业需求旺盛，对公司SOI业务有什么影响？
答：硅光领域为SOI材料主要应用场景之一，后续公司会结合下游产能建设、客户认证节奏和产业生态成熟度，稳步推进相关产品开发和导入，并进行各类应用所需产能的分布。
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